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Cuvântul Preşedintelui Senatului Universităţii din Piteşti 
Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA 

 
Domnule Rector, 

Domnule Profesor Paul Mugur SVASTA, 
Stimaţi invitaţi, 
Stimaţi colegi, 

Doamnelor şi domnilor, 
 

Pentru Senatul Universităţii din Piteşti, decernarea titlului de 
DOCTOR HONORIS CAUSA este un prilej de sărbătoare, de 
recunoaştere academică, prin care toate personalităţile care primesc 
acest titlu universitar onorific devin prieteni devotaţi ai Universităţii 
din Piteşti. 

Începutul acestui mileniu este caracterizat de dezvoltarea 
fără precedent a societăţii informaţionale, cea care aduce o eficienţă 
fără precedent în istorie. Universităţile sunt cele care se află în 
centrul acestor societăţi iar universitatea noastră doreşte să ţină pasul 
cu toate aceste tendinţe moderne, aducând multe schimbări în modul 
de abordare a procesului educaţional. Practic, pe plan local, procesul 
acesta, legat de abordarea societăţii informaţionale, a început odată 
cu implementarea ideii că o specializarea ca electronica îşi găseşte 
locul şi în universitatea noastră. În acest sens, o contribuţie deosebită 
este adusă de profesorul Paul Mugur SVASTA, care este un 
promotor al înfiinţării programului de studii Electronică la Piteşti. 

În data de 08 iulie 2013, Senatul Universităţii din Piteşti a 
hotărât, la propunerea domnului prof. univ. dr. Ioan LIŢĂ, acordarea 
a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului profesor Paul 
Mugur SVASTA. 

Prin realizările rămase mărturie de-a lungului timpului de la 
profesorul SVASTA, se observă că domnia sa dovedeşte calităţi 
deosebite ca dascăl, cercetător şi coagulant al forţelor şi reţelelor de 
cercetare. 

Privind retrospectiv activitatea domniei sale, constatăm că a 
obţinut titlul de doctor în 1981, este conducător de doctorat şi i s-a 
conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice din 
Cluj-Napoca. 
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Mai presus însă de toate acestea, domnul profesor Paul 
Mugur SVASTA se remarcă prin activitatea ştiinţifică de mare 
valoare care constă în publicarea a peste 300 de lucrări în reviste şi în 
volumele unor conferinţe, în participarea în peste 45 de granturi 
naţionale şi internaţionale şi prin monografiile elaborate în domeniile 
Tehnologiei electronice şi al Componentelor electronice pasive. 

Tot de mare importanţă sunt şi aprecierile de care se bucură 
din partea comunităţii academice de specialitate şi colaborările 
naţionale şi internaţionale la care şi-a pus umărul în mod deosebit. 
Menţionăm aici colaborări bilaterale cu centre de cercetare ale unor 
universităţi ca Universitatea Tehnică din Praga, Universitatea 
Tehnică din Viena, Universitatea Tehnică din Dresda, Fraunhofer 
EMFT Munchen sau Centrul de cercetare „ Jozef Ștefan” din 
Ljubliana cât şi colaborări multilaterale naţionale ca EPETRUN 
(Electronic Packaging Education Training and Research University 
Network), Concursul Studenţesc TIE (Tehnici de Interconectare în 
Electronică) sau Conferinţa SIITME (International Symposium for 
Design and Technology in Electronic Packaging). 

În numele Senatului Universităţii din Piteşti vă felicit pentru 
activitatea pe care aţi depus-o până în prezent, vă urez sănătate şi 
succes în activitatea viitoare.  

Primiţi, Domnule profesor, gestul de recunoaştere 
academică, o dată cu gratitudinea şi preţuirea noastră! 
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Cuvântul Rectorului Universităţii din Piteşti 
Prof. univ. dr. Ionel DIDEA 

 
Domnule Preşedinte al Senatului, 

Stimate Domnule Profesor Paul Mugur Svasta, 
Stimaţi invitaţi 
Stimaţi colegi, 

Doamnelor şi Domnilor, 
 

 
Universitatea din Piteşti se bucură astăzi de prezenţa 

distinşilor invitaţi şi, în special, de prezenţa domnului profesor 
universitar doctor inginer Paul Mugur Svasta.  

Aprecierea de care se bucură astăzi Facultatea de 
Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare din cadrul Universităţii din 
Piteşti este rezultatul eforturilor susţinute pe care cadrele didactice 
ale acestei facultăţi le-au depus încă de la înfiinţarea sa, pentru 
afirmarea pe multiple planuri, în lumea academică din ţară şi 
străinătate. 

În aceeaşi măsură însă, drumul ascendent în planul imaginii, 
dar şi în planul conţinutului calitativ al activităţii desfăşurate de 
corpul profesoral, împreună cu studenţii acestei facultăţi a fost trasat 
şi prin sprijinul pe care personalităţi marcante din ţară şi din 
străinătate ni l-au acordat constant, împărtăşind din experienţa lor 
ştiinţifică şi de cercetare, reprezentând modele pentru devenirea 
profesională a multora dintre noi.  

Din rândul acestor personalităţi face parte şi domnul profesor 
univ. dr. ing. Paul Mugur Svasta.  

Domnul profesor Paul Mugur SVASTA  a absolvit  
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din cadrul Universităţii 
,,Politehnica” din Bucureşti în anul 1968 şi dobândeşte o 
incontestabilă recunoaştere a meritelor domniei sale în domeniul 
tehnologiei electronice, pe plan naţional şi internaţional. Este autorul 
unei opere ştiinţifice, care cuprinde peste 300 de lucrări în reviste şi 
în volumele unor conferinţe, monografii elaborate în domeniul 
competenţelor pasive şi tehnologiei electronice, trei brevete de 
învenţii şi peste 40 contracte de cercetare.  
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Este membru al unor comitete internaţionale în domeniul 
tehnologiei electronice, cum ar fi ESTC - Electronic 
Sistemintegration Technology Conference, sau ISSE – International 
Spring Seminar on Electronic Technology. Este general chairman al 
SIITME - International Symposium for Design and Technology in 
Electronic Packaging şi coordonează un branch studenţesc CPMT 
recompensat în 2003 de către IEEE-CPMT cu Best Student Branch 
Chapter of the Year. Este propus în 2012, pentru acordarea premiului 
anual al IEEE - CPMT, Region 8.  

Profesorul univ. dr. ing. Paul Svasta a manifestat deschidere 
în atragerea şi implicarea centrelor universitare din România, în 
promovarea domeniului tehnologiei electronice, în cadrul ei 
regăsindu-se exemplar, colaborările cu Departamentul de Electronică 
Aplicată.  

Activitatea ştiinţifică şi didactică recunoscute pe plan 
naţional şi internaţional, calităţile, prestigiul şi colaborarea deosebită 
cu universitatea noastră, precum şi calităţile în general ale 
profesorului univ. dr. ing. Paul Mugur Svasta, au constituit 
argumente, care stau la baza Hotărârii Senatului Universităţii din 
Piteşti, pentru conferirea titlului de ,,Doctor Honoris Causa”. Titlul îi 
este acordat în semn de recunoaştere a contribuţiilor semnificative 
aduse învăţământului superior de electronică în Piteşti şi a 
conexiunilor profesionale între universităţi. 

Recompensat cu numeroase titluri şi distincţii, dl. prof. univ. 
dr. ing. Paul Mugur Svasta este începând de astăzi şi reprezentantul 
comunităţii noastre academice şi, în această calitate, îi urăm să fie şi 
ambasador al şcolii superioare argeşene, pentru afirmarea şi în viitor, 
a învăţământului superior piteştean. 

Un sincer “Gaudeamus Igitur”, însoţit de urarea “Vivat, 
Crescat, Floreat”, pentru Doctor Honoris Causa, prof. univ. dr. ing. 
Paul Mugur Svasta! 
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CURRICULUM VITAE 

Informaţ ii 
personale 

 

Nume / 
Prenume  

PAUL MUGUR SVASTA  

Telefon 0040 21 
3169633 

 

Fax(uri) 0040 21 3169634 

E-mail(uri) paul.svasta@cetti.ro 

Naţionalitate (-
tăţi) 

română 

Data naşterii 18 a lunii aprilie 1942 

Sex Bărbătesc  

Loc de muncă 
vizat / 

Domeniu 
ocupaţional 

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti  

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 

Catedra de Tehnologie Electronica si Fiabilitate  

Experienţa 
profesională 

 

Perioada 1968 →  

Funcţia sau 
postul ocupat 

Professor 

Activităţi si 
responsabilităţi 

principale 

Educatie 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Catedra de Tehnologie Electronica si Fiabilitate –  
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB),  
Bucuresti, Romania 
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Perioada 2011 →  

Funcţia sau 
postul ocupat 

Preşedinte 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Electronic Innovation Cluster (ELINCLUS), 
Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Cercetare 

Perioada 1995 →  

Funcţia sau 
postul ocupat 

Director centru 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Centrul de Electronica Tehnologica si  
Tehnici de Interconectare (UPB-CETTI),  
Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Educatie & Cercetare 

Perioada 1999 →  

Funcţia sau 
postul ocupat 

Membru in Consiliu Stiintific 

Activităţi si 
responsabilităţi 

principale 

C&D management, Inovare & Transfer Tehnologic 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica, 
Inovare si Transfer Tehnologic (AMCSIT) 
Bucuresti 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Cercetare, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic 

Perioada 1994 - 2007  

Funcţia sau Vicepresedinte 
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postul ocupat 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Asociatia Romana pentru Industrie  
Electronica si Software- ARIES 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

Industrie Electronica 

Perioada 2003 - 2007  

Funcţia sau 
postul ocupat 

Presedinte, membru fondator 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Asociatia pentru Promovarea  
Tehnologiei Electronice- APTE 

Tipul activităţii 
sau sectorul de 

activitate 

electronica 

Perioada 2001 - 2005  

Funcţia sau 
postul ocupat 

Expert (atestat pentru evaluare propuneri proiecte) 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

Perioada 2001 - 2003  

Funcţia sau 
postul ocupat 

Presedinte Steering Committee BCUM, program  
finantat de Banca mondiala 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

Perioada 1999 - 2000  

Funcţia sau 
postul ocupat 

Consilierul Presedintelui 
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Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Agentia Nationala pentru Stiinta si Tehnologie, 
astazi Ministerul Educatiei si Cercetarii,  
Bucuresti, Romania 

Perioada 11/1998 - 12/1998  

Funcţia sau 
postul ocupat 

Bursier DAAD 

Activităţi si 
responsabilităţi 

principale 

Bursa DAAD (German Academic Exchange 
Service) 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Technische Universität Darmstat- Germany 

Perioada 10/1997 - 12/1997  

Activităţi si 
responsabilităţi 

principale 

Cercetare 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Fraunhofer Institut für Festkoerpertechnologie,  
Münich Germania 

Perioada 1982 - 1990  

Funcţia sau 
postul ocupat 

Director de program 

Activităţi si 
responsabilităţi 

principale 

organizare cursuri si laboratoare la disciplina  
Tehnologie Electronica, practica in productie 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

IPEE, Curtea de Arges, Romania 

Perioada 1978 - 1982  

Funcţia sau 
postul ocupat 

Coordonator proiect 

Activităţi si Activităţi de cercetare dezvoltare în vederea  
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responsabilităţi 
principale 

conceperii şi realizării de echipamente destinate  
culegerii, prelucrării şi afişării datelor  
la competiţiile sportive 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Ministerul Tineretului si Sportului 

Perioada 1973 - 1974  

Funcţia sau 
postul ocupat 

Bursier DAAD (German Academic Exchange 
Service) 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Techniche Universitaet München,  
Institut für Nachrichtetechnik,  
Munich, Germany 

Perioada 1971 - 1973  

Funcţia sau 
postul ocupat 

Sef sectie 

Activităţi si 
responsabilităţi 

principale 

practica productiva a studentilor 

Numele şi 
adresa 

angajatorului 

Uzina "ELECTRONICA", Bucharest, Romania 

Educaţie şi 
formare 

 

Perioada 1981  

Calificarea/dipl
oma obţinută 

Dr.ing. 

Disciplinele 
principale 

studiate/ 
competenţele 
profesionale 

dobândite 

circuite electronice 
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Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ/furn
izorului de 

formare 

Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, 
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, 
Romania 

Perioada 1963 - 1968  

Calificarea/dipl
oma obţinută 

Licenta si Master 

Disciplinele 
principale 

studiate/compet
enţele 

profesionale 
dobândite 

Electronica si Telecomunicatii 

Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ/furn
izorului de 

formare 

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii- 
Universitatea "Politehnica" din Bucureşti, Romania  

Perioada 1960 - 1962  

Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ/furn
izorului de 

formare 

Şcoala militară superioară de ofiţeri Sibiu, 
specialitatea Transmisiuni (Şcoala militară 
superioară de ofiţeri Sibiu, specialitatea 
Transmisiuni) 

Perioada 1956 - 1960  

Numele şi tipul 
instituţiei de 

învăţământ/furn
izorului de 

formare 

Liceul militar "Mihai Viteazu", Galaţi (Liceul 
militar "Mihai Viteazu", Galaţi) 
 
 
 

Limba maternă Romana 
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Limbi străine 
cunoscute 

Autoevaluare 

În ţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european 
(*) 

Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs oral  

 C
1  

Utilizator 
experimentat 

B
2  

Utilizator 
independent 

C
2  

Utilizator 
experime.  

C
2  

Utilizator 
experim.  

B
1  

Utilizator 
independent 

 C
1  

Utilizator 
experimentat 

C
1  

Utilizator 
experimenta

t  

B
1  

Utilizator 
independent 

B
1  

Utilizator 
independent 

B
1  

Utilizator 
independent 

 B
2  

Utilizator 
independent  

A
1  

Utilizator 
elementar  

B
1  

Utilizator 
independent 

A
2  

Utilizator 
elementar  

A
1  

Utilizator 
elementar  

Engleză C
1  

Utilizator 
experimentat 

C
1  

Utilizator 
experimenta

t  

B
1  

Utilizator 
independent 

B
1  

Utilizator 
independent 

B
1  

Utilizator 
independent 

Germană C
1  

Utilizator 
experimentat 

B
2  

Utilizator 
independent 

C
2  

Utilizator 
experim.  

C
2  

Utilizator 
experim.  

B
1  

Utilizator 
independent 

Maghiară B
2  

Utilizator 
independent  

A
1  

Utilizator 
elementar  

B
1  

Utilizator 
independent 

A
2  

Utilizator 
elementar  

A
1  

Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru 
limbi  

Competenţe şi 
abilităţi sociale 

Spirit de echipa, abilitate de adaptare la medii 
multi-culturale obtinuta in urma colaborarilor cu 
parteneri internationali. 

Abilitati de comunicare obtinute prin participare ca 
presedinte si co-presedinte la conferinte 
internationale. 

Activitati de networking pentru implicarea 
universitatilor romanesti in activitati de cercetare si 
educatie dedicate packagingului electronic si 
microsistemelor. 

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

Bun organizator, experienta in managementul de 
proiect fiind conducatorul unei echipe de 20 de 
specialisti. 

Initiator (1992) si director al Concursului National 
Studentesc TIE (Tehnici de Interconectare in 
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Elelctronica) www.tie.ro, coordonator a unui mare 
numar de proiecte de cercetare. 

Dezvoltarea si implementarea unui program de 
pregatire pentru studenti in cadrul unei companii de 
componente de electronice pasive (Curtea de 
Arges). Mai mult de 3000 de studenti au beneficiat 
de acest program. 

Dezvoltarea si implementarea unor evenimente cu 
un caracter tehnic (simpozioane, workshopuri, 
conferinte) focalizate pe tehnologia electronica, 
inclusiv asamblarile tehnologice. 

Competenţe şi 
aptitudini 

tehnice 

O buna cunoastere a proceselor de control a 
calitatii. 

Responsabil cu implementarea sistemului 
managerial ISO 9001. 

O buna experienta in tehnologia straturilor groase 
castigata pe perioada unei burse DAAD in 
Fraunhofer IFT Munich, Germania. 

Conducator de doctorat in domeniul packaging-ului 
electronic. 

Competenţe şi 
aptitudini de 

utilizare a 
calculatorului 

Cunostinte in Microsoft Office (Word, Excel and 
Power Point). 

Dezvoltarea sistemului de invatare cu ajutorul 
calculatorului; introducerea platformelor 
multimedia si e-learning in continutul cursului 
clasic. 

Competente si 
aptitudini 

artistice 

Senior editor pentru reviste tehnice (Electronica Azi 
– Electronics Today; EP&Dee – Electronic 
Products & Design Eastern Europe) 

Alte competenţe 
şi aptitudini 

Membru in organizatii professionale si non-
profesionale (IEEE, IMAPS, IPC, FLUIDAS) 
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SELECŢIUNI DIN LISTA DE LUCR ĂRI  

publicate în perioada 1992-2013 - după numirea ca profesor 
universitar - Prof. Dr. ing. PAUL MUGUR SVASTA 

 
Teza de doctorat: STUDII ASUPRA UNOR FACTORI 
DETERMINANŢI ÎN OBŢINEREA DE SISTEME DE INSTRUIRE 
FIABILE ŞI VERSATILE, 1981 
 
1. Svasta P., Fleşchiu A., Concepţii noi privind structurile rezistive 

integrate, A XXVI-a Sesiune a ICDA Bucureşti 1992, pag 50-54 
2. Svasta P., Fleşchiu A., Ciurea D., Configuraţii de circuite pasive 

discrete în structuri integrate, Rev. Telecomunicaţii nr.,1,1994, 
pag.25-29 

3. Lojewski G., Svasta P., Măsurarea parametrilor substratului 
pentru linii microstrip, Rev. Telecomunicaţii, nr.2 1996 pag.11-
16 

4. Golumbeanu V., Svasta P., Codreanu N. D., Subansamble de 
placă de cablaj imprimat-PCB cu compatibilitate electrică 
ridicată. Rev. Energetica nr.2, seria B, martie 1996 pag.85-90 

5. Golumbeanu V., Svasta P., Codreanu N. D., The Noise 
Immunity of Digital Circuits, Proc. ISSE, May Göd, Hungary 
1996, pag.114-120 

6. Svasta P., Golumbeanu V., Ciszkowski  W., Aspecte ale 
integrităţii semnalelor digitale transmise pe liniile de 
interconectare, SIITME 96, Bucureşti, oct.,1996, pag.67-87 

7. Svasta P., Golumbeanu V., Leonescu D., Solicitarea electrică a 
condensatoarelor, Rev. Energetica nr.4 seria B iulie 1996, pag 
183-188. 

8. Golumbeanu V., Svasta P., Codreanu N. D., The Decreasing of 
the Electromagnetic Interference on the power Suppliy Line of 
the Digital Circuits, Proc. ISSE, May Göd, Hungary 1996, pag. 
162-172 

9. P.Svasta, N. D.Codreanu, C.Ionescu,, D.Leonescu, 
V.Golumbeanu, Automatizarea Proiectarii Modulelor 
Electronice, CADreport nr 6, dec 1997, p 19/25 

10. Svasta P., Vlădescu M., Leonescu D.,  Integrarea proiectării 
automatizate, SIITME 96, Bucureşti , oct.,1996, pag.93-111 
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11. Svasta P., Codreanu N. D., Golumbeanu V., Leonescu D.,CAD 
Library Creation Dedicated to PCB Modules with Hight EMC, 
Proc. RJJSAEM, sept. Neptun 1996 

12. Svasta P., Codreanu N-D., Dumitraşcu D., Ionescu C., Leonescu 
D., Ciszkowski W., Integrated CAD Environment for Virtual 
Electronic Modules Manufacturing, Proceedings, International 
Spring Seminar in Electronic technology- ISSE 97, 8-11 Iunie 
1997, Szklarska Poreba, Poland, pag 98-103 

13. P. Svasta, O. Tol, Utilizarea microcalculatoarelor in instalatiile 
hidropneumatice, Rev. Hidrotehnica 2/1997 

14. P.Svasta, A. Drumea, D. Leonescu, CADSTAR/PSPICE 
Software Interface,  Proceedings SIITME 97 p.132-138 

15. I.Rusu, P.Svasta, O.Tol, Hardware_Software Co Design Of 
Embadded Systems And Implications In Technological Process 
Management, Proceedings SIITME 97, p93-98 

16. S. Iliescu, I Rusu, P. Svasta O.Tol, Implamentation Of Control 
Systems Using Digital Signal Processor, Proceedings SIITME 
97, p. 99-105 

17. Leonescu D., Svasta P., Drăgulinescu M., Golumbeanu V., 
Interdisciplinary Modeling a Bondgraf Based Approach, 
Procceedings, International Spring Seminar in Electronic 
technology- ISSE 97, 8-11 Iunie 1997, Szklarska Poreba, 
Poland, pag175-181 

18. Svasta P., Golumbeanu V., Leonescu D., Codreanu. N., 
Ciszkowski W., Parts Library Development for Electronic 
Modulles with Low Electromagnetic Interference, Procceedings, 
International Spring Seminar in Electronic technology - ISSE 
97, 8-11 Iunie 1997, Szklarska Poreba, Poland, pag 236-242 

19. Svasta P., Leonescu D., Bondgraph Approach for 
Interdisciplinary Modelling. Procceedings 11th International 
Conference on Control Systems and Computer Science, 
Bucureşti România 28-30 mai 1997, pag.78-82 

20. Svasta P., Codreanu N. D., Automatizarea proiectării electronice 
-consideraţii generale Rev., Telecomunicaţii nr4,1997,pag.3-10 

21. N.D. Codreanu, P. Svasta, V. Golumbeanu, L. Gal, 
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electronice performante pentru 
comunicaţii  şi lucru colaborativ în 
societatea informaţională”, 
Contract de finanţare nr. 
102/17.09.2003 

Director de 
proiect 

2003 2005 
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 Proiect bilateral ROMANIA-
SLOVENIA „A specte 
electromagnetice, electromecanice şi 
termice în realizarea subsistemelor 
electronice hibride” contractului nr. 
102 din 17.09.2003 

Responsabil 
de proiect 

2003  

Proiect bilateral ROMANIA-
UNGARIA "Modelarea, Simularea 
şi Testarea Modulelor Electronice" 

Responsabil 
de proiect 

2003  

PRoiect de Ofertă MicroElectronică 
TEhnologică în Universitate – 
PROMETEU, proiect INFRATECH, 
contr. nr. 14/08.11.2004 

Director de 
proiect 

2004 2005 

CEEX - CERCETARI PRIVIND 
INOVAREA SI OPTIMIZAREA 
ECHIPAMENTELOR SI 
SISTEMELOR HIDRAULICE 
UTILIZAND CONCEPTE 
MECATRONICE, MODELAREA 
MATEMATICA SI SIMULAREA 
NUMERICA IN SCOPUL 
CRESTERII  PERFORMANTELOR 

Partener 2005 2007 

CEEX - Cercetări privind elaborarea 
unor tehnologii mecatronice integrate 
pentru măsurători complexe de 
parametrii ai proceselor de producţie, 
destinate utilajelor hidropneumatice 

Partener 2005 2007 

CEEX - CREAREA UNEI 
STRUCTURI DE DISEMINARE A 
CERCETARII ROMANESTI IN 
DOMENIUL HIDRAULIC 
PNEUMATIC MECATRONIC  
MASINILOR AGRICOLE PENTRU 
CRESTEREA VIZIBILITATII SI 
INTEGRARII ACESTUIA IN 
UNIUNEA EUROPEANA 
 

Responsabil 
de proiect - 

Partener  
 

2005 2007 
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„Sistem multimedia Remix Games 
Board”   

Responsabil 
de proiect 

2006  

IN-TECH TRANSFER: Integrarea 
resurselor din institute de cercetare si 
universitati intr-o retea moderna 
bazata pe TIC, cu scopul sprijinirii 
inovarii, transferului tehnologic si 
accesarii Programului 
"Competitivitate si Inovare", strategia 
Lisabona 2007-2013, CEEX 

Membru în 
echipa - CO 

2006 2008 

RETEA STIINTIFICA SI 
PLATFORMA TEHNOLOGICA 
ECOLOGICA PENTRU 
PACKAGINGUL ELECTRONIC - 
RESPLATEPE, CEEX, AMTRANS 

Responsabil 
de proiect - 

Partener  
 

2006 2008 

ELECT2EAT – E-Learning 
Education and Continuing 
Training to Electronics Assembling 
Technology - Lifelong Learning 
Programme 2007-2013 Leonardo da 
Vinci 

Responsabil 
de proiect - 

Partener  
2007 2013 

Model si program informatic pentru 
determinarea gradului de inovare a 
IMM-urilor - INNOINDEX 

Membru în 
echipa 

2007 2010 

Radiometre Miniaturale 
Neutronice/Gamma cu Corp Solid 
destinate Radioprotectiei, 
Monitorizarii Mediului si Combaterii 
Traficului de Substante Radioactive” 
(RMNGCS) 

Membru în 
echipa 

2007 2010 

Sistem bioanalitic pentru detectia 
reziduurilor pesticidelor din matrici 
complexe de alimente SCREENFOOD 

Membru în 
echipa 

2007 2010 

Sistem modular de sensori 
optoelectronici pentru achizitie, 
transmitere si prelucrare a imaginilor 
in domeniul vizibil si IR - OPTELLA 

Membru în 
echipa 

2007 2010 
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Proiect bilateral ROMANIA-
SLOVENIA, Dezvoltarea de senzori 
si traductoare de presiune avansate 

Responsabil 
de proiect 

2008 2009 

Proiect bilateral ROMANIA-
UNGARIA, Investigarea 
micromodulelor electronice conforme 
„ROHS” bazate pe metode de 
eficienţă energetică,  

Responsabil 
de proiect 

2008 2009 

Advanced Solder Materials for High 
Temperature Application (HISOLD) 

Responsabil 
de proiect  

2009 2011 

e-Training Microsystems 
Technologies – mSysTech, Lifelong 
Learning Programme - Leonardo da 
Vinci 

Membru în 
echipa - CO 

2009 2010 

Promovarea culturii antreprenoriale 
adaptabilitate dinamism, initiativa in 
industria electronica, FONDUL 
SOCIAL EUROPEAN - Programul 
Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 
– 2013 

Manager 
proiect 

2009 2011 

NoE FlexNet - Network of 
Excellence for building up 
Knowledge for improved Systems 
Integration for Flexible Organic and 
Large Area Electronics (FOLAE) and 
its exploitation 

Responsabil 
de proiect 

2010 2012 
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ALTE MEN ŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA 
- Prof. Dr. ing. PAUL MUGUR SVASTA  

 
Membru in comitetele: 

 
•  de organizare a Seminarului International Spring Seminar on 
Electronic Technology  Dresda, Budapesta, Wrozlaw, Sofia, Viena, 
Bucureşti, Praga, Bratislava  ISSE-membru al Comitetului Director;  
• de organizare a conferintei internaţionale SIITME 
(www.siitme.ro) –copreşedinte si fondator   
• European Liason Committee al IMAPS Europe 
• de organizare a Simpozionului Internaţional Microelectronics 
Technology and Microsystems  MTM, Polonia, Ucraina, Slovacia, 
Germania Romania membru in Comitetul stiintific (1998-2002); 
• de organizare a Conferinţei  Internationale Electronic System 
integration Technology Conference, Presedintele Subcomitetului de 
Componente pasive ; 
• de redacţie a revistei Acta Tehnica Napocensis Electronics 
andTelecomunications; 
• ştiinţific al Institutului de cercetări pentru hidraulică şi 
pneumatică. 

 
Membru al asociatiilor profesionale:  

 
• IEEE - senior member(2006) 
• IEEE-CPMT Student Branch Chapter - Advisor 
• CPMT – RO –HU Joint Chapter – Junior past Chair 
• IEEE - Educational Society, member 
• IMAPS  -secţiunea germană, member 
• IEEE – EMC Romanian Chapter 
• IMAPS USA, member 
• IPC - member 
• AFCEA – member, presedintele sectiunii de electronica 
• International Microelectronics and Packaging Society SUA, 
membru fondator 
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Membru al: 
 
• Membru fondator şi Preşedinte al Asociaţiei pentru Promovarea 

Tehnologiei Electronice, APTE  
• Membru în Consiliul Ştiinţific al Centrului Naţional de 

Tehnologia Informaţiei 
• Membru al Societăţii Române pentru Inginerie Concurentă 
• Membru al Asociaţiei pentru Compatibilitate Electromagnetică 

din România, ACER, 2001 
• Membru al Asociaţiei Naţionale pentru Criptografie, 1998 
• Membru fondator şi vicepreşedinte al Societăţii SOFDAAD 1994 
• Vicepreşedinte al Asociaţiei Române pentru Industrie Electronică 
şi Software- ARIES 

 
 
Distincţii 
• Diploma de Centru de Excelenţă acordată de către Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, 2001 
•  Premiul AGIR pe 1998 pentru lucrarea “Proiectarea asistata de 

calculator a modulelor electronice”, editor si coordonator, Editura 
Tehnica  1998 

• IEEE-CPMT Society, 2003 Best Student Branch Chapter of the 
Year Award, Paul Svasta, Advisor,    

• Certificate of Achievement acordat in ianuarie 2004 de IEEE 
Sectiunea Romania 

• Ordinul Naţional „Serviciu Credincios” în grad de ofiţer. 2000 
• Autorizarea în martie 2004, în cadrul UPB-CETTI, a 

Incubatorului Tehnologic şi de   Afaceri: CETTI-ITA ca entitate 
in structura ReNITT (Reteaua Nationala de Inovare si Transfer 
Tehnologic 

• Diploma de Excelenţă acordata de ARIES pentru promovarea 
studenţilor şi implicarea lor în activităţi de cercetare-dezvoltare, 
2004   

• 24 februarie 2012 – Doctor Honoris Causa al Universităţii 
Tehnice din Cluj Napoca 
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Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare a 
Universităţii din Piteşti 

Prof. univ. dr. ing. Ioan LIŢĂ 
 
 

LAUDATIO 
În onorea Profesorului universitar doctor Paul Mugur SVASTA 

 
Domnule Preşedinte al Senatului 

Domnule Rector 
Domnule Profesor, 

Doamnelor şi domnilor membri ai Senatului, 
Distinşi colegi, 

Onorat auditoriu 

 
 

Este o mare onoare pentru mine să scriu acest laudatio pentru 
profesorul Paul Svasta, unul dintre initiatorii specialitatii de 
electronica in cadrul învăţământului universitar  de la Piteşti. De 
asemenea,  este o deosebită plăcere să prezint, în cadrul acestei 
ceremonii, unele aspecte privind opera ştiinţifică, activitatea 
profesională şi personalitatea distinsului Prof.dr.ing. Paul Mugur 
Svasta, professor în Departamentul de Tehnologie Electronică şi 
Fiabilitate de la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi 
director al Centrului de Electronică Tehnologică şi Tehnici de 
Interconectare (CETTI), din cadrul aceleiaşi universităţi căruia, în 
şedinţa din 08.07.2013, Senatul Universităţii din Piteşti a hotărât, în 
unanimitate, să îi acorde titlul academic de Doctor Honoris Causa. 

L-am întâlnit pentru prima dată pe profesorul Svasta în anul 
1978, când eram student, la Institutul POLITEHNIC Bucureşti - aşa 
cum se numea atunci - unde ne preda cursul de Tehnologie 
electronica. Traiectoriile noastre s-au intersectat din nou când l-am 
reîntâlnit la Universitatea din Piteşti odata cu organizarea si 
desfasurarea invatamantului la specialitatea de electronica din 
universitatea noastra  şi am încercat să-mi aliniez şi eu traiectoria 
conform coordonatelor traiectoriei domniei sale. Acesta este motivul 
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pentru care încerc acum şi aici să prezint dimensiunea si 
complexitatea personalităţii domnului profesor punând în evidenţă 
admirabila şi dinamica sa activitate. 

Profesorul Paul Svasta s-a născut în vremurile  tulburi ale 
razboiului (1942) la Budapesta, locuind ulterior cu familia  în 
diferitele părţi ale Banatului şi Transilvaniei ceea ce i-a adus un aport 
deosebit la dimensiunea deschiderii spre climatul multicultural si 
multietnic. A urmat liceul militar "Mihai Viteazu" din Galaţi, Scoala 
Militară Superioară de ofiţeri Sibiu (Transmisiuni) şi a finalizat 
studiile universitare la Universitatea Politehnica Bucureşti în anul 
1968 ca inginer electronist, ramanand cadru didactic la catedra de 
Tehnologie electronica si fiabilitate sub coordonarea regretatului 
professor Vasile Catuneanu, şi el Doctor Honoris Causa al 
Universităţii din Piteşti.  In anul 1981 obţine titlul de doctor inginer.  

În continuare voi puncta numai, fără a intra în detalii, câteva 
aspecte ale personalităţii profesorului Svasta: 

În domeniul cercetării a pornit o ofensivă în electronica 
românescă privind promovarea la nivel academic a problematicilor 
complexe privind packagingul electronic. A înfiinţat Centrul de 
Electronică Tehnologică şi Tehnici de Interconectare – CETTI prin 
intermediul caruia a putut sustine “pe viu” atat partea de concepere a 
unui produs electronic, axandu-se pe aspect de CAE, CAD, CAM cat 
si cea care permite realizarea respectivului produs folosindu-se 
tehnologii electronice in perfecta concordanta cu cele utilizate de 
firmele ce produc module electronice. O buna parte a preocuparilor 
sale au fost prezentate in publicatii de specialitate. Constatăm astfel 
peste 300 de lucrări în reviste şi în volumele unor conferinţe, 
monografii pe temele tehnologiei electronice şi a componentelor 
pasive, peste 40 de contracte de cercetare naţionale şi internaţionale 
şi 3 brevete de invenţie, activitate in care a implicat nu numai cadre 
didactice de specialitate , ci si studenti, viitorii specialisti in 
domeniu, precum si firme interesate in pregatirea viitorilor 
absolventi  in concordant cu specifcul obiectului lor de activitate. O 
manifestare ştiinţifică importanta initiate si dezvoltata de CETTI sub 
conducerea profesorului Svasta este International Symposium for 
Design and Tehnology in Electronic Packaging – SIITME, cu 
lucrările indexate în IEEE Explore, unde sunt invitate şi prezente 
personalităţi din lumea larga în domeniu. O caracteristică importanta 
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a activităţii profesorului Svasta a fost crearea de conexiuni 
profesionale, adică în plan didactic şi de cercetare, gândind o bază a 
colaborărilor viitoare între entităţile cu activitate în domeniul 
educaţional şi de cercetare în electronică. Pot spune că profesorul 
Svasta a conceput şi demarat constituirea unei reţele universitare 
naţionale – EPETRUN (Electronic Packaging Education Training 
and Research University Network) la care sunt afiliate cadre 
didactice din Bucureşti, Cluj-Napoca, Piteşti, Iaşi, Timişoara, 
Suceava, Braşov, Galaţi, Sibiu, Baia-Mare, Alba-Iulia, Craiova. 
Astazi, in tara noastra, putem discuta de existenta, la nivel academic, 
a unei comunitati alcatuita din colective ce practic apartin intregului 
spectru universitar tehnic ce formeaza ingineri de profil electronic. 
Legăturile şi colaborările concretizate şi prin contracte de cercetare şi 
proiecte bilaterale (RESPLATEPE, INCO-COPERNICUS, 
ELECT2EAT etc.) au fost iniţiate de profesorul Svasta cu 
Universitatea Tehnologică şi Economică din Budapesta, 
Universitatea Tehnica din Praga, Universitatea Tehnică din Dresda, 
Institutul Fraunhofer EMFT din München şi Berlin, Universitatea 
Tehnică din Viena, etc. Pe linia aceasta a conexiunilor, observăm 
apartenenţa la unele asociaţii profesionale şi iniţierea constituirii 
unora dintre ele: ARIES- Asociatia Romana pentru Industrie 
Electronica si Software, APTE-Asociaţia pentru Promovarea 
Tehnologiei Electronice, Societatea Română pentru Inginerie 
Concurenta, Asociaţia Naţională pentru Criptografie etc. De 
asemenea, este membru al asociaţiilor profesionale internaţionale: 
IEEE-CPMT Society, IMAPS-Microelectronic and Packaging 
Society şi al IPC-Institut for Interconnecting and Packaging 
Electronic Circuits. Implicarea profesorului Svasta în iniţierea 
concursului profesional studenţesc, TIE- Tehnici de Interconectare în 
Electronică este o consecinţă, pe de o parte, a atragerii si implicării 
studenţilor în activităţi şi deprinderi practice în electronică şi pe de 
altă parte o legătură din cadrul reţelei universitare iniţiate-
EPETRUN.  Printre altele, din afirmatiile unor persoane competente 
ce activeaza in industria electronica, TIE reprezinta un raspuns 
concret si valoros la solicitarile formulate de industria de profil 
privind pregatirea viitorilor absolventi. 

Stimat auditoriu, 
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Recunoaşterea naţională şi internaţională a profesorului Svasta 
rezultă din mai multe aspecte cum ar fi: Înfiinţarea şi coordonarea  
Student Branch Chapter-ului IEEE – CPMT; Participarea sa în 
comitetele ştiinţifice şi de organizare ale unor conferinţe: ISSE – 
International Spring Seminar on Electronics, ESTC – Electronic 
Systemintergration Technology Conference etc. 

Este Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice din Cluj-
Napoca. A infiintat in cadul organizatiei AFCEA International 
AFCEA Chapter Bucharest fiind persoana din boardul organizatiei 
responsabila cu promovarea industriei electronice. Colaborările pe 
linie didactică şi de cercetare ale departamentului  de Electronică, 
Calculoatoare şi Inginerie Electrică din Pitesti cu profesorul Svasta, 
precum şi  iniţiativa dansului,  impreună cu profesorul Cătuneanu, 
privind infiinţarea unei secţii de Electronică Aplicată la Universitatea 
din Piteşti sunt fapte care ne îndreptăţesc sa ne exprimam intreaga 
noastra gratitudine. 

Suntem onoraţi şi ne bucurăm că Senatul Universităţii din 
Piteşti acordă acest titlu onorific de Doctor Honoris Causa Domnului 
Profesor univ.dr.ing. Paul Mugur Svasta ca semn de preţuire pentru 
valori. 

  
Vivat, Crescat Floreat! 
Piteşti, 29 aprilie 2014. 
 
 
 

Prof. univ. dr. ing Ioan LIŢĂ 
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LISTA 
membrilor comisiei de specialitate care au recomandat acordarea 

titlului academic 

DOCTOR HONORIS CAUSA 
al UNIVERSITĂŢII DIN PITE ŞTI 

 
Domnului Profesor Universitar Doctor Inginer, 

PAUL MUGUR SVASTA 
 

1. Prof. univ. dr. ing. Ioan Lita, Universitatea din Piteşti 
2. Prof. univ. dr. ing. Dan Pitica, Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca 
3. Prof. univ. dr. ing. Vlad Cehan, Universitatea Tehnică 

"Gh.Asachi" din Iaşi 
4.  Prof. univ. dr. ing. Paul Şchiopu, Universitatea Politehnică din 

Bucureşti 
5.  Ing. Alexandru Borcea, Preşedintele ARIES, România 
6.  Prof. univ. dr. ing. Nicu Bizon, Universitatea din Piteşti 
7.  Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Universitatea "Ştefan cel Mare" 

din Suceava 
8.  Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Şerban, Universitatea din Piteşti 
9.  Conf. univ. dr. ing. Carmen Gerigan, Universitatea Transilvania 

din Braşov 
10. Prof. univ. dr. ing. Silviu Ioniţă, Universitatea din Piteşti 
11. Prof. univ. dr. ing. Emilian Lefter, Universitatea din Piteşti 
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Interviu la Conferinţa 
Internaţională SIITME 

(International Symposium for 
Design and Technology in 

Electronic Packaging), Piteşti, 
2010 

  

 

Alături de Prof. Nihal Sinnadurai 

  

În prezidiul concursului 
profesional studenţesc TIE 

(Tehnici de Interconectare în 
Electronică) 

  

Alături de câştigătorii concursului 
profesional studenţesc TIE 2012 

 


